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                開示の要約 

 

研磨ヘッドシステムおよび研磨装置 

 

ウェーハ、基板、パネルなどのワークピースの膜厚プロファイルを精密に制御す5 

ることができる研磨ヘッドシステムが開示される。研磨ヘッドシステムは、複数の

押付力をワークピースに加える複数の圧電素子を有する研磨ヘッドと、複数の圧電

素子に印加すべき電圧の複数の指令値を決定する動作制御部を備えている。 

 

図５ 10 

 


